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PATENTE
DE

INTRODUCCION

a favor de ATSMALIDAR, S. A., entidad espaficla, domi-
ciliada en Moncada (Barcelona), Carretera de Ripollet
2, por "PROCEDIMIENY0 PARA EL AISLAMIENTO ELECTRICO DE
PERFILES ELECTROCONDUCTORES".

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencién se refiere a un nuevo
procedimiento para llevar a cabo el aislamiento de per-
files metélicoa de cualesquiera formas y dimensiones de
seccidn transversal, por ejemplo hilos y pletinas que
han de ser recubiertos con una pelicula de barniz ais-
lante, para formar posteriormente con ellos bobinag u
otros componentes electrotéenicos .

Las limitaciones propias de los procedimientos
usuales para el recubrimiento de hilos metdlicos con

barnices aislantes son bien conocidas: La producecidn de
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hilo esmaltado es baja, toda vez que el recubrimiento
aplicable de una vez es muy fino, y normalmente se ra-
quiere de 4 a 8 pasadas para los recubrimientos aislun-
tes més corrientes, Es necesario el empleo de disolver-

5o tes orgdénicos para poner el barniz aislante en las con-
diciones adecuadas para la aplicacién; el disolvente es
caro, su recuperacidén requiere muchos gasto de energla
y:los vapores que se escapan constituyen una carga para
la sanidad del ambiente donde se halla instalada la in-

10, dustria, Y estos son tan slo algunos de los ejemplos

que se podrian citar en este respecto.

Ia invencidén trata de eliminar estas desven—
tajas de los vprocedimientos usuwales de esmaltados de hilos
u otros perfiles metdlicos para la industria eléetrica,

154 y ello de una manera sorprendentemente sencilla y de
puesta en prictica particularmente féeil,

De acuerdo con el procedimiento la resina sin-
tética que Ya de formar el recubrimiento aislante es
dispersada en agua o un vehfculo 1lfquido equivalente de

20, manera que forme una solucién o digspiersién de particu-
las susceptibles de adquirir una carga eléetrica, y los
perfiles a aislar son sumergidos en esta solucién o dis-
persién, sometiendo el conjunto a un campo eléctrico
que desplaza las partfculas hacia los perfiles y d4 lu-

25, gar a un proceso dd adherencia, por elctrodsmosis, de
las primeras sobre los segundos;

Para poner las resinas en condiciones de foreg

mar la solucidn, suspensién o dispersibn, se las somete



tratamiento previo de solubilizacidn. Asi, por ejemplo,
los barnices alqufdicos, o los hechos a base de polida-~
teres, pueden ser solubilizados polimerizando la resi-
na hasta un peso molecular relativamente bajo y hacien—
5e do reaccionar luego sus grupos carboxilo con una amina
que sea suficienbemente bdsica, por ejemplo el hidrdxi;
do aménico.
E1l vehfoulo de la solucién o dispersién es,
de preferencia, el agua, pero también se puede utilizar
10. otras substancias pare ls misma finalidad.
E1l proceso puede ser llevado a cabo en forma
semejante & un tratamiento electrolitico, disponiendo
la solucidn, dispersién o suspensién en una cuba y hacien-
do pasar el perfil que se trata de recubrir, a través
15, del contenido de substancia, El campo eléctrico es apli-
cado conechado dichos perfiles a un potencial positivo
y la cuba, el electrolito que contiene, o un electrodo
sumerglido en dicho electrolito, al potencial negativo,.
Este electrodo puede tener la disposicvidn usual en elec-
20, trodeposicién o incluso, particularmente en los casos
en que se manipula perfiles de gran longitud en forma
continua, la forma de manguito o tubo por el interior
del cual se hace pasar dicho perfil,
Las partfculas electricamente cargadus del ba-
25, fio son transportadas hasta los conductores o perfiles
por una combinacidn de los principios de electrolisis y
electroforesis, después de loscual, una vez acumuladas

sobre las superficies metélicas, quedan sometidas a los
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efectos de electroosmosis y electrocoagulacibn, bajo
los cuales adquieren una consistencia fisica suficien~
te para secar el material tratado y calentarlo para
eliminar el agua residual y polimerizar ¢ curar las
resinas hasta un estado sélido adecuado para sus vlte-
riores manipulaciones en la formacién de componentes
eléctricos.

Esta dltima fase del procedimiento puede ser
llevado a cabo en un horno convencional y a las temne~
raturas requeridas en cada caso para la resina parti-
cular uwtilizada.

El procedimiento descrito tiene gran niimero
de ventajas que se desprenden de lz anterior descrip-
¢ibn., Es necesario hacer notar, con todo, la posibili-
dad de incluir el proceso en otras lineas de manipulacidn
de conductores, por ejemplo para trefilar, recocer y
esmaltar en téndem a altas velocidades.

Serdn independientes del alcance de la inven=—
cién los detzlles accesorios y demds caracteristicas que
no alteren la esencialidad de la misme, tales como los
medios y aparatos utilizados para su puesta en préctica,
por quedar todo ello comprendido dentro del alcance de

las siguiertes reivindicaciones,
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NOTA

Se reivindicsz como objeto de lz presente pa~
tente de introduccidh:

1. Procedimiento para el aislamiento eléctri-
co de perfiles electroconductores, caracterizado por
el hecho de dispersar la resina sintética que ha de for-
mar equivalente, de manera que forme una solucidn, sus-
pensidn o dispersidn de partfculas suspeptibles de ad-
quirir una carga eléctrica, siendo los perfiles metdlicos
que se trata de aislar sumergidos en este medio, y 4l
conjunto sometido a un campo eléctrico que desplazg di-
chas part{culas hacis los perfiles y da lugar a un pro-
ceso de sdherencia, por electrobsmosis y electrocoagula-
¢ibn, de las primeras sobre los segundos, sometiendo
finalmente los perfiles recubiertos a un proceso tér=—
mico de alimentacién del agua u otro vehiculo y polime-
rizado de la resina sintética a2 un estado sélido, infu-
gible y electroaislante.

2. Procedimiento parz el aislamiento electri-
co de perfiles electroconductores, de acuerdo con la
reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que la
resina sintética de recubrimiento es sometida a un pro-
ceso de solubilizacidn antes de su incorvoracién al ge-
hicvlo lf{quido,

3. Procedimientd vera el aislamiento electri-

co de perfiles electroconductores, de acuerdo con las

reivindicaciones 1 y 2, utilizando barnices alquidicos



5e

10.

15.

o de poliéster, caracterizado por el hecho de polime-
rizar lg resina constitutiva del barniz hasta ur grado
relativamente bajo, y hacer reaccionar posteriormente
sus grupos hidroxilo con una subdtenciz bisica.

4, Procedimierto para el aislemiento eldetri-
co de perfiles electroconductores, de acuerdc con los
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por el hecho de
hacer reaccionar los grupos hidroxilo de la resina po-
limerizada, con una amins.

5. Procedimiento pera el aislamiento eléc-
trico de perfiles electroconductores, de acuerdo con
las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por el he-
cho de utilizar el hidréxido aménico en calidad de ami-
na bédsica,

6. Procedimierto para el aislamiento eléctri-
co de perfiles electroconductores.

La presente memoria consta de sels hojas folia-

das escritas a méquina por una sola cara.
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